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Specifica e architettura del lampione stradale
Mod. Sirio
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Normative
UNI 11248 llluminazione stradale- Selezione delle categorie illuminotecniche
UNI EN 13201-2 llluminazione stradale- Requisiti prestazionali
UNI EN 13201-3 llluminazione stradale- Calcolo delle prestazioni
UNI EN 13201-4 llluminazione stradale- Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche
EN61000 EMI (Electro-Magnetic Interference)
EN55015 EMI (Electro-Magnetic Interference)
UL 1310 Power Units Class 2

Legge 144/99 Guida per la certificazione da parte dei nuclei regionali di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. Introduzione

La famiglia del sistema Sirio implementa un apparato di illuminazione stradale basato su led ad alta

luminosita. Il sistema € suddiviso nei seguenti sottosistemi:
1. Alimentatore AC/DC
2. Protezioni di linea di alimentazione
3. Distribuzione alimentazione DC
4. Array di led
5. Diriver dei led
6. Controllore di sistema
7. Modulo di comunicazione
8. Sensori di prossimita e luce ambientale
9. Gateway per la gestione remota
| sottosistemi possono essere utilizzati in due configurazioni:
Stand Alone
Controlled

Nella configurazione Stand Alone saranno presenti solo i seguenti sottosistemi:
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1. Alimentatore AC/DC
2. Protezioni di linea di alimentazione
3. Distribuzione alimentazione DC
4. Array diled
5. Driver dei led
6. Sensore di temperatuta
Nella configurazione Controlled saranno presenti solo i seguenti sottosistemi:
1. Alimentatore AC/DC
2. Protezioni di linea di alimentazione
3. Distribuzione alimentazione DC
4. Array di led
5. Diriver dei led
6. Controllore di sistema
7. Modulo di comunicazione
8. Sensore di temperatura
9. Sensori di prossimita e luce ambientale
10. Gateway per la gestione remota

Nella configurazione Controlled la comunicazione con il Gateway pud essere effettuata utilizzando
come canale trasmissivo la rete di energia utilizzando dei modem PLC o o I'etere utilizzando dei moduli
wireless RF nella banda 868 Mhz.

Le figure che seguono danno un’ indicazione del diagramma a blocchi delle tre configurazioni.

Spi Tecno srl Pag. 3/11



sssssss NG PROTOTYPING

SPI TECNO SRL

MATERIALS

PURCHAISING PRODUCTION

% !

&l (&)
&1

"I # #$
"L # X $S+, # $-#

/0% $ 3

2. Sottosistemi

1.1 Alimentatore AC/DC

Le principali caratteristiche tecniche di tale alimentatore sono:

Tensione 90 ~ 264VAC
Frequenza 47 ~ 63Hz
Ingresso | Fattore di potenza | PF > 0.95/230VAC — PF > 0.95/115VAC a pieno carico
PF 0.9 al 75 ~ 100% di carico

Efficienza 87%
Corrente AC 1.1A/115VAC 0.55A/230VAC
Tensione 48V
Regione di corr. 36 ~ 48V
costante
Corrente di uscita 2, 7A

Uscita Potenza 130W
Ripple e Rumore 200mVp-p
Tolleranza sulla +/- 2%
tensione
Regolazione di +/- 1%
linea
Temperatura -30 ~+50 C
operativa

Ambiente Umidita operativa 20 ~ 95% RH non condensante
Vibrazioni 10 ~ 500Hz, 2G 12min./1ciclo, ripetute 72min. each lungo

gliassiX, Y, Z
Altro MTBF >500 Khrs min. MIL-HDBK-217F

Caratteristiche alimentatore AC/DC
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1.2 Protezioni di linea di alimentazione

Questa scheda si interpone tra la linea di ingresso 220VAC e I’ alimentatore nonché il modem PLC nel
caso di configurazione Controlled-PLC per garantire tutti i meccanismi di protezione dalle fulminazioni e

dalle sovracorrenti.

1.3 Array di led

Il circuito stampato € realizzato con substrato in alluminio metal-core il quale ospita stringhe di 12 led

e protezione per led aperto.

La corrente di pilotaggio puo essere 350 mA, 700mA oppure 1000mA.

1.4 Lente asimmetrica

Una serie di lenti asimmetriche da 24 led ognuaaosn grado di ottimizzare la distribuzione deis$o luminoso

sulla strada e a rendere nel contempo la proteziRéie

Il materiale € il Makrolon 2207 della Bayer Matéi$xience 1SO 7391-PC,MLR,46-24-9

1.5 Driver dei led

Il circuito di pilotaggio dei led si basa su un processore specifico, interfacciando direttamente le stringhe

dei led. Le principali caratteristiche del circuito di pilotaggio sono:
4 mosfet di potenza capaci di lavorare a 2 A
4 gate driver per pilotare mosfet esterni al fine di supportare tensioni e correnti superiori.
4 controllori isteretici
4 current sense amplifier

4 ADC per monitorare le correnti circolanti nei mosfet esterni

1.6 Controllore di sistema

Il controllore di sistema € realizzato con un processore con tecnologia ARM in grado di supportare le

seguenti periferiche:
USB, RS232, RS485, SPI, 12C , PWM e I/O

Tra le principali funzioni del controllore ricordiamo:
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Implementazione del protocollo di comunicazione.

Gestione degli alarmi .

Gestione delle indicazioni provenienti dai sensori di luce ambientale e di prossimita.

1.7 Modulo di comunicazione

Il modulo di comunicazione permette di connettere al gateway di gestione il controllore di sistema. | due

mezzi di comunicazione utilizzati sono :
Powerline
RF 868Mhz
Nel caso di comunicazione Powerline la velocita arriva fino a 100 Kbps.

Nel caso di comunicazione RF la banda di lavoro é stata fissata a 868 Mhz per evitare problemi di

copertura tipici della banda a 2.5 Ghz.

1.8 Sensori

Il sensore di temperatura ha un range operativo da -40C a +125C. Il sensore e dotato di un’
interfaccia 12C e viene montato sulle schede array nel caso di configurazione Stand Alone e su una

piccola scheda alloggiata sul dissipatore nel caso di configurazione Controlled.

Il sistema € provvisto di sensore di luce ambientale e un sensore di movimento e prossimita. | due
dispositivi non sono dotati di interfaccia 12C e pertanto al fine di connetterli sul 12C viene realizzata una

piccola scheda di alloggiamento degli stessi interfacciati con il micro.

1.9 Gateway di gestione remota

E’ I' unita che permette il collegamento tra un nucleo di sistemi controllati ed il centro di gestione
remoto. Anche questa unita sara dotata in alternativa di due sistemi di comunicazione, Powerline o RF
868Mhz. Per la connessione geografica il sistema sara dotato di un canale di comunicazione wireless
di tipo GPRS, EDGE o0 HSDPA.
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3. Schema di gestione remota

La figura che segue descrive il sistema di gestione remota nelle sue componenti principali evidenziando

i due mezzi trasmessivi che possono essere presenti contemporaneamente.

Gateway

SSL

Power network

Router

Contato re Onde convogliat¢
Onde convogliatg Onde convogliatg
Grounc Grounc Grounc
S (marrone
ST Terra (aiallo verde

Impianto di illuminazione di via generica
Questa figura va replicata per ogni coore.Se nel Comune ci sono 50 contatori, occorr
50 Router capo fila

50 SIM CARD
1 PLC per ogni lampione
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4. Struttura

Il sistema € implementato su una struttura in monoblocco di alluminio pressofuso, nella quale sono
ricavate le aree di ingresso rete, protezione e distribuzione, sistemazione elettronica e powering in
protezione IP65.

I principali particolari sono i seguenti:

ltems Materiale Dimensioni e pesi  Caratteristiche
Struttura Alluminio 7 Kg SG-AL Si UNI 7369/2
Led Intematix Silicio SMD 3,45*3,45 80, 107, 130 Lm,

3000 K,4000 K, 5000 K
Cir. stampato Alluminio 136,5x92 mm Metalcore
Lente Metacrilato 136,5x92 mm Makrolon 2207

ISO 7391-PC,MLR,46-24-9
Guarnizione Silicone 136,5x92 mm

LED Intemati»

e LED Luminex

Circuito stampato in allumin
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Sirio 2

Sirio 1

Sirio 4

5. Famiglia Sirio
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Part Number

Tempo di vita

Flusso luminoso

SYS020A1

Sirio 1 9600Lm
Sirio 2 4800 Lm
Sirio 4 9600 Lm

>60.000 ore

REWEE .30 + 50C
Tempeeratura

Certificati CE, RoHS
Connettivita * PLC / RF868 Mhz

Regolazione *

Dimming, Crepuscolare,
e Prossimita

Materiale

Alluminio Pressofuso

* Opzionale
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Fotometria Sirio 1 Fotometria Sirio 2 e Sirio 4
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